IMPRESORA 3D BAMBULAB A1
COMBO CON 4 FILAMENTOS DE ALTA
VELOCIDAD

BAMBULAB-A1-COMBO-FIL-KIT '. Bambu
gl Lab

Descripcion:

Impresora 3D Bambulab A1 combo, con 4 flamentos de alta velocidad.

Contenido:
Cantidad Producto
1 Impresora 3D alta velocidad y precision
BAMBULAB-A1-COMBO
1 Rollo de filamento PLA de alta velocidad 1.75mm gris
PLA1.75MM-HYPER-GRIS
1 Rollo de filamento PLA de alta velocidad 1.75mm negro
ESUN-PLA-SPEED-NEGRO
1 Rollo de filamento PLA de alta velocidad 1.75mm blanco
PLA1.75MM-HYPER-BLANCO
1 Rollo de filamento PLA de alta velocidad 1.75mm azul
ESUN-PLA-SPEED-AZUL
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Electrénica



https://agelectronica.com/detalle?busca=BAMBULAB-A1-COMBO
https://agelectronica.com/detalle?busca=PLA1.75MM-HYPER-GRIS
https://agelectronica.com/detalle?busca=ESUN-PLA-SPEED-NEGRO
https://agelectronica.com/detalle?busca=PLA1.75MM-HYPER-BLANCO
https://agelectronica.com/detalle?busca=ESUN-PLA-SPEED-AZUL

Elecirénica

Especificaciones Bambulab A1:

e

Cuerpo Volumen de construccién (ancho x
fondo x alto)
Hot End Totalmente metalico
Cabezal Boquilla Acero inoxidable

Temperatura maxmia del hotend

300°C

Diametro de la boquilla

0.4 mm (incluida)
0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm

Cama caliente

Placa de impresion

Placa de PEI texturizada de
bambulab (incluida)
Placa PEI lisa Bambu
Placa PEI de doble textura Bambu
Placa de alta temperatura de
bambulab(PEI suave)
Placa de enfriamiento de

bambulab
Temperatura maxima de la cama 100°C
caliente
Velocidad Velocidad maxima del cabezal 500 mm/s
Aceleracion maxima del cabezal 10m/s?
PLA, PETG, TPU, PVA Ideal
Filamentos ABS, ASA, PC, PA, PET, No recomendado
soportados Polimero reforzado con fibra de
carbono/vidrio
Camara de vigilancia Camara de baja frecuencia de
imagen (hasta 1080P)
Soporta Timelapse
Sensor de agotamiento del filamento Si
Sensores Odometria de filamentos Si
Recuperacion de pérdidas de Si
potencia
Sensor de enredo del filamento Si

Dimensiones fisicas

A1: 385*410°430 mm?, Tamanfo del paquete: 552*532*320 mm?, Peso
neto 8.3 kg, peso bruto 11.7 kg
A1 Combo: Tamano del paquete 560*540*430 mm?®, Peso bruto (AMS lite
incluido) 13.5 kg
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